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KARTA TECHNICZNA

Pianka polietylenowa 3,0mm/1,0m/100m GOLDFLEX
OPIS PRODUKTU

Maty z pianki polietylenowej GOLDFLEX® o grubości 3mm mają zastosowanie w budownictwie jako elastyczne podkłady
bezpośrednie pod podłogi laminowane (panele) i warstwowe elementy podłogowe (deski klejone warstwowo), w celu
zwiększenia izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych oraz wyrównywania niewielkich nierówności
powierzchni podkładów podłogowych. Polietylenowa pianka pod panele GOLDFLEX® nie wchodzi w reakcje chemiczne z
lakierami. W 100% podlega recyklingowi.

DANE TECHNICZNE

Szerokość: 1m

Długość: 100m

Grubość: 3mm
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